하이패스 IC카드 규격서
- 도로공사 전자카드는 다음표의 물리적 특성을 따라야 한다.
	항 목
	기 준

	카드규격
	장방향: 85.47㎜ ~ 85.72㎜, 단방향:53.92㎜~54.04㎜, 두께:0.68~0.84㎜

	인장강도
	47.1N/㎟ (4.82㎏/㎟) 이상

	충격강도
	카드를 500g의 강구를 30㎝ 높이에서 떨어뜨렸을 때 균열이나 깨짐이 없을 것

	유연강도
	95℃ 이상

	적층성
	카드를 150℃의 유동 파라핀 속에 5분간 침지 했을 때 적층간 틈이 생기지 않을 것

	내열성
	카드를 60℃의 온수에 5분간 담갔을 때 표면에 변화가 없을 것

	내연성
	불에 잘 타지 않고 정지된 대기속에 자기 소화성이 없을 것

	신축성

	-10℃ , +45℃의 상태에서 각각30분간 방치 후 실온에서 2시간 방치했을
때 신축률이 ± 0.2% 이하 일 것

	내약품
침적성
	카드는 다음용액에 각각24시간 침지했을 때 박리가 생기지 않아야 한다

- 5% 식염수
- 1% 탄산나트륨 수용액
- 5% 초산수

	접착성
	카드를 40℃, 상대습도 90%에서 4.9Kpa의 압력을 가해 48시간 보존했을 때 카드 상호간에 점착이 없어야 한다

	내습성
	카드를 40℃, 상대습도 90%에서 18시간 보존해도 외관에 변화가 없을 것

	광투과농도
	카드가 광투과 농도계에 의해 광투과 농도를 측정하여 카드전체에서 2.0

이상일 것 단, 측정에 있어서는 타린 No.106 Filter를 통해서 행할 것

	독성
	카드가 통상의 취급에 있어 독성을 나타내지 않아야 할 것

	자외선 빛
	자외선(UV)이상의 빛에 대한 보호수단 제공

	X-Ray
	카드의 한쪽 면이 0.1GY선량(DOSE)에서 70-140KVA의 중간 에너지 X-

방사선에 노출 되었을 때 카드의 기능이 파괴되지 않아야 함

	기계적인
강도
	정상적인 사용, 보관, 취급시 카드의 표면과 그의 모든 부속품이 손상되지
않아야 하며 본래의 기능을 유지해야 함

각 접점의 표면과 접촉면은 직경1㎜의 강철공으로 1.5N의 힘을 가한 것과
동일한 압력에서 손상되지 않아야 함

	접점의
전기적저항
	50㎃와 300㎃전류치 사이의 임의의 직류를 적용시켰을 때 결함접점의
측정저항은 0.5Ω 미만 이어야 함

	M/S와 CHIP의
간섭
	M/S가 있는 경우 IC CHIP으로 인해 M/S DATA에 손상을 주어서는 안됨

	전자기 Field
	카드가 1000Oe의 자기 Field에 노출되었을 때 IC CHIP의 기능이 저하 되지
않아야 함

	정전기
	100PF 용량으로부터 1500Ω의 저항을 통과하는 1500V의 접지선과 어느 접점
사이의 정전기 방출에 노출 시 카드의 성능저하가 없어야 함

	굽힘성질
	카드는 1000회의 굽힘 (가로 2㎝ X 세로 1㎝) TEST후에도 정상적으로 작동
되어야 하고 어떤 균열도 발생하여서는 안됨


※ 관련근기 : 도로공사 ICC 규격(2.2.1 물리적 특성) 참조
하이패스 IC칩 규격서

	구   분
	내   용
	비   고

	Platform
	- NATIVE, JAVA
	- 폐쇄형, 개방형

	COS 버전
	- 한국도로공사 전자카드 규격 2.2
	- Chip Platform 버전

	IC카드 표준
	- ISO/IEC 7816
- ISO/IEC 14443
	- 스마트카드
물리적 표준 적용

	EMV 인증
	- EMV2000이상 적용
	

	암호화 알고리즘
	- SEED, 3DES
	- ROM 탑재
 (납품일 기준)

	후불 하이패스 Applet
	- 한국도로공사 선불전자카드 규격
  (후불기능추가) 3.0 
	

	후불 하이패스카드
인증
	- 한국도로공사 문서 “영업처 272, 신용카드형 후불 
하이패스카드 IC칩 인증결과 통보”대상 칩
	


